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Sposéb wstepnego montazu uktadéw elektronicznych
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Metoda montazu wedblug wynalazku nadaje sie
szczegblnie do opracowan prototypowych i niewiel-
kich serii, gdzie obwody drukowane sg nieekono-
miczne ze wzgledu na koszt opracowania lub na-
klady inwestycyjne.

Opisywana metoda pozwala na bardzo szybkie
wykonanie ukladéw bez ispecjalnego oprzyrzado-
wania. Elementy 1 o koficowkach jak dla obwodéw
drukowanych wbija sie koncowkami w plat gumy
mikroporowatej 2, otacza sie je ramkg 3, do ktérej
nalewa sie zywicy epoksydowej 4 na taka giebokos¢,
aby warstwa zywicy mnie siegala elementéw. Po
spolimeryzowaniu zywicy oddziela sie pitytke z ele-
mentami od ramki i gumy i laczy koncéwki ele-
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mentéw po przeciwnej stronie plytki przez przy-
lutowanie drutu.

‘Zastrzezenie patentowe

Sposéb wstepnego montazu ukladéw elektronicz-
nych znamienny tym, ze koficowki elementéw two-
rzacych uklad wbija sie w ptat gumy mikroporo-
watej a nastepnie zalewa zywica epoksydowsa na
takg gleboko$¢, aby nie pokrywata elementéw, przy
czym po utwardzeniu zywicy zdejmuje sie .gume
mikroporowata i wykonuje sie polgczenia wyko-
rzystujac wystajace z zywicy cze$ci koncowek.
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